[bookmark: _GoBack]附件：
第二十届中国国际半导体博览会参展企业信息征集回执
	企业名称
（加盖公章）
	（中文）：
（英文）：

	企业简介
	（500字内）




	企业图片	
	（企业全景图、企业LOGO）

	参展展品
	（中文、英文名称）

	产品领域

	

	产品介绍
	（500字内）



	产品图片
	（小于100KB，分辨率比例1080*607）

	参展人姓名
	
	性别
	

	职务
	
	手机号
	

	身份证号
	
	照片
	（一寸免冠照）


注：此表格请于2022年7月6日前回传此表至member@zhsia.org.cn。谢谢！
